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DZIAŁ 1. Przygot. terenu pod budow  ó ¹®«°¿ ìëïðððððóè

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ½· ®±¾-¬ ×´± Õ®±¬ò Ö»¼²ò

ï ÎÑÞÑÌÇ ÎÑÆÞ×MÎÕÑÉÛ

ïòððï ÕÒÎ ìðïñíëíñï Î±¦»¾®¿²·» ¾©¬±²±©§½¸ ¼¿¦µ-© ²¿¼ ©»¶ ½·¿³· ëôìð ³î

ïòððî ÕÒÎ ìðïñíëìñïî É§µ«½·» ¦ ³«®«ô °±¼±µ·»²²·µ-© ¾»¬±²±©§½¸ ¦ ´¿¬®§µ± êìôîð ³

ïòððí ÕÒÎ ìðïñíëìñé É§µ«½·» ¦ ³«®«ô ± ½·» ²·½ ¬¿´±©§½¸ ´«¾ µ®¿¬ ±µ·»²²§½¸ô 
°±©·»®¦½¸²·¿ ¼± îi³î ïí ¦¬

ïòððì ÕÒÎ ìðìñïïðïñî É§©·»¦·»²·» ¹®«¦« ¦ ¬»®»²« ®±¦¾·-®µ· °®¦§ ® ½¦²§³ 
załadowaniu i wyładowaniu, (na odleg ło  ïiµ³÷ 
¿³±½¸±¼»³ ½· ¿®±©§³ µ®¦§²·±©§³
Îã ðôçëë   Óã ïôððð   Íã ïôððð îëôðð ³í

ïòððë ÕÒÎ ìðìñïïðïñë É§©·»¦·»²·» ¹®«¦« ¦ ¬»®»²« ®±¦¾·-®µ· °®¦§ ® ½¦²§³ 
załadowaniu i wyładowaniu, (za ka ¼§ ®±¦°±½¦ ¬§ ïiµ³ 
°±²¿¼ ïiµ³÷÷ ¿³±½¸±¼»³ ½· ¿®±©§³ µ®¦§²·±©§³
Îã ðôçëë   Óã ïôððð   Íã ïôððð îëôðð îìôð ³í

î ÎÑÞÑÌÇ Æ×ÛÓÒÛ

îòððï ÕÒÒÎ ïñíðéñï É§µ±°§ ´·²·±©» ¦»®±µ± ½· ðôèóîôëi³ ± ½·¿²¿½¸ °·±²±©§½¸
¦ ® ½¦²§³ ©§¼±¾§½·»³ «®±¾µ« © ¹®«²¬¿½¸ «½¸§½¸ô 
gł ¾±µ± ½· ¼± ïôëi³ô µ¿¬»¹±®·¿ ¹®«²¬« ×ó×× ó ·¦±´¿½¶¿ 
°®¦»½·©©·´¹±½·±©¿ ½·¿² º«²¼¿³»²¬±©§½¸ ó ëêôïë ³¾ îîôëð ³í

ÕÒÒÎ ïñíðéñï É§µ±°§ ´·²·±©» ¦»®±µ± ½· ðôèóîôëi³ ± ½·¿²¿½¸ °·±²±©§½¸
¦ ® ½¦²§³ ©§¼±¾§½·»³ «®±¾µ« © ¹®«²¬¿½¸ «½¸§½¸ô 
gł ¾±µ± ½· ¼± ïôëi³ô µ¿¬»¹±®·¿ ¹®«²¬« ×ó×× ó ©§µ±° °±¼ 
°®¦»©±¼§ ¼± ±©·»¬´»²·¿ ¦»©²»¬®¦²»¹± ïîôçë ³í

îòððî ÕÒÒÎ ïñíðêñï Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m2 i g ł ¾±µ± ½· 
do 1,0·m, doły o gł ¾±µ± ½· ¼± ðôìi³ô ¹®«²¬ µ¿¬»¹±®·· ×ó×× ó 
± ©·»¬´»²·» ¦»©² ¬®¦²» ë ¦¬

îòððí ÕÒÒÎ ïñíïèñï Æ¿§°§©¿²·» ©§µ±°-© ¦»®±µ± ½· ðôèóîôëi³ ± ½·¿²¿½¸ 
pionowych, gł ¾±µ±  ¼± ïôëi³ô µ¿¬»¹±®·¿ ¹®«²¬« ×ó×× íëôìë ³í
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DZIAŁ 2. Instalacjie budowlane - grupa 45300000-0
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ½· ®±¾-¬ ×´± Õ®±¬ò Ö»¼²ò

ï Ñ É×ÛÌÔÛÒ×Û ÆÛÉÒ ÌÎÆÒÛ

ïòððï ÕÒÎ ëðèñëðìñí Ó±²¬¿  na gotowym podło « ±°®¿© ± ©·»¬´»²·±©§½¸ ¦ 
podł czeniem, oprawy zwykłe, przykr ½¿²» µ± ½±©» ë ¦¬

ïòððî ÕÒÒÎ ëñîðíñí Ð®¦»©±¼§ µ¿¾»´µ±©» ©½· gane do rur i w kana ły zamkni ¬»ô
®«®§ô °®¦»µ®-¶ ¼± íði³³î íéôðð ³

ïòððí ÕÒÎ îîëñêîéñì Ó±²¬¿  ±°®¿© ± wietleniowych, podło » ½»¹´¿²» ó µ¿»¬±² 
®»µ´¿³±©§ ï µ°´

î ×ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÙÎÑÓÑÉß

îòððï ÕÍÒÎ ëñêðïñê Ó±²¬¿  ¦©±¼-© ·²¬¿´¿½¶· ±¼¹®±³±©»¶ô °®¦»©±¼§ 
²¿°® ¿²» °·±²±©» ïèôèð ³

îòððî ÕÒÎ ìðíñïîðëñí Þ¿¼¿²·» · °±³·¿® ·²¬¿´¿½¶· ±¼¹®±³±©»¶ô °±³·¿® °·»®© ¦§ ï °±³·¿®

îòððí ÕÒÎ ìðíñïîðëñì Þ¿¼¿²·» · °±³·¿® ·²¬¿´¿½¶· ±¼¹®±³±©»¶ô °±³·¿® ²¿¬ °²§ ï °±³·¿®

îòððì ÕÒÒÎ ìñîíîîñïï Ó±²¬¿  elementów systemu alarmowego, pude łko testuj ½» î ¦¬
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DZIAŁ 3. Roboty wyko ½¦»²·±©»  ó ¹®«°¿ ìëìðððððóï

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ½· ®±¾-¬ ×´± Õ®±¬ò Ö»¼²ò

1 OKŁADZINA ZEWN ÌÎÆÒß

ïòððï ÕÒÒÎ îñïëðïñï Î«¦¬±©¿²·¿ ¦»©² ¬®¦²» ®«®±©»ô ©§±µ±  ¼± îði³ ëêîôìé ³î

ïòððî ÕÒÎÉ ìðïñïîïêñï Zabezpieczenie podłóg foli  ó ¦¿¾»¦°·»½¦»²·» ±µ·»² º±´·
ø¿²¿´±¹·¿÷ ïðéôêì ³î

ïòððí ÕÒÎ ìðïñìîðñì É§µ±²¿²·» ¼¿¦µ-© ¦¿¾»¦°·»½¦¿¶ ½§½¸ èôìð ³î

ïòððì ÕÒÎ ìðíñïïíçñê Ü»³±²¬¿  °®¦»©±¼-© «¦·»³·¿¶ ½§½¸ · ±¼¹®±³±©§½¸ 
³±½±©¿²§½¸ ²¿ ©°±®²·µ¿½¸ ²¿ ½·¿²·»ô ½· ¹ °·±²±©§ô 
płaskownik o przekroju do 120·mm2 ïèôèð ³

ïòððë ÕÒÎ ìðíñïïíëñî Ü»³±²¬¿  oprawki zwykłej ciennej na podło « ¾»¬±²±©§³ 
ó §¹²¿´·¦¿¬±®§ ¿´¿®³±©» î ¦¬

ïòððê ÕÒÎ îíñîêïïñï Przygotowanie podło ¿ °±¼ ¼±½·»°´»²·» ³»¬±¼  ´»µµ  ó 
³±µ® ô ±½¦§¦½¦»²·»  ³»½¸¿²·½¦²» · ¦³§½·» ìëëôðð ³î

ïòððé ÕÒÎ îíñîêïïñî Przygotowanie podło ¿ °±¼ ¼±½·»°´»²·» ³»¬±¼  ´»µµ  ó 
³±µ® ô ¹®«²¬±©¿²·» »³«´¶  ß¬´¿ Ë²· Ù®«²¬ô ïóµ®±¬²» ìëëôðð ³î

ïòððè ÕÒÒÎ îñêðïñê øï÷ Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, pow łokowe bitu³·½¦²»
2-warstwowe, lepik smołowy êèôðð ³î

ïòððç ÕÒÎ îíñîêïîñç Zamocowanie listwy cokołowej ëêôïë ³¾

ïòðïð ÑÎÙÞ îðîñîêðèñî Ü±½·»°´»²·» ½·¿² ¦»©² ¬®¦²§½¸ ¾«¼§²µ-© þß¬´¿ Í¬±°¬»®þô 
ø¬§®±°·¿² õ ï ©¿®¬©¿ ·¿¬µ·÷ô ciany pełne i z otworami, 
°±©·»®¦½¸²·¿ ¦ º¿µ¬«®  ¹®§±©  ó ïî ½³ ïïïôìî ³î

ïòðïï ÑÎÙÞ îðîñîêðèñî Ü±½·»°´»²·» ½·¿² ¦»©² ¬®¦²§½¸ ¾«¼§²µ-© þß¬´¿ Í¬±°¬»®þô 
ø¬§®±°·¿² õ ï ©¿®¬©¿ ·¿¬µ·÷ô ciany pełne i z otworami, 
°±©·»®¦½¸²·¿ ¦ º¿µ¬«®  ¹®§±©  óïð ½³ îèêôéï ³î

ïòðïî ÑÎÙÞ îðîñîêðèñî Ü±½·»°´»²·» ½·¿² ¦»©² ¬®¦²§½¸ ¾«¼§²µ-© þß¬´¿ Í¬±°¬»®þô 
ø¬§®±°·¿² õ ï ©¿®¬©¿ ·¿¬µ·÷ô ciany pełne i z otworami, 
°±©·»®¦½¸²·¿ ¦ º¿µ¬«®  ¹®§±©  ó è ½³ éíôéð ³î

ïòðïí ÑÎÙÞ îðîñîêðèñë Ü±¼¿¬µ±©¿ ©¿®¬©¿ ·¿¬µ· ø°¿®¬»®õ°·´¿¬»® ©»¶ ½·±©§ 
éíôéðõïðôçð÷ èìôêð ³î

ïòðïì ÕÒÎ ïçðïñêïðñí ×¦±´¿½¶» °®¦»½·©©·´¹±½·±©» ¦ º±´·· ÐÝÊ ¦»®±µ·»¶ô °·±²±©¿ ²¿
klej izolacja z folii tłoczonej îîôìê ³î

ïòðïë ÑÎÙÞ îðîñîêðèñè 
øï÷

Ñ½¸®±²¿ ²¿®± ników wypukłych na styropianie z 
¼±¼¿¬µ±©§³ ©¦³±½²·»²·»³ ï ©¿®¬©  ·¿¬µ·ô µ ¬±©²·µ 
¬¿´±©§ îíìôèð ³

ïòðïê ÑÎÙÞ îðîñîêïíñï Mocowanie płyt styropianowych przy u yciu ł ½¦²·µ-© 
³»½¸¿²·½¦²§½¸ î èéë ¦¬

ïòðïé ÕÒÒÎ îñïððîñî Licowanie i okładziny ½·¿² · »´»³»²¬-© ¦»©² ¬®¦²§½¸ô 
licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm êéôéë ³î

ïòðïè ÕÒÎ ííñïèñïî øí÷ Ó±½±©¿²·» °®±º·´· »´»©¿½§¶²§½¸ ó ±¾®¿³±©¿²·¿ô ¹¦§³ §ô 
°¿®¿°»¬§ô ¹¦§³§ · °¿®¿°»¬§ °®±º·´ ÚÛô Í¬±Ü»½± Ý±´±® õ 
Í¬±Ü»½± Ý±´±® êêôðð ³¾

ïòðïç ÕÒÎ îðëñïððìñí Lekka obudowa dachów z p łyt PW8/B-U2 montowana 
³»¬±¼  ¬®¿¼§½§¶² ô ¼¿½¸ ¬®±³§ ± ²¿½¸§´»²·« °±©§ »¶ ïðû ëôëî ³î

ïòðîð ÕÒÎÉ îðîñïðíèñï 
øï÷

Ó±²¬¿  ®±´»¬ ¦»©² ¬®¦²§½¸ ¿´«³·²·±©§½¸ 
antywłamaniowych z kaset  ²¿ ³«®¦» ìèôìë ³î

 


